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KENDI KENDINIZE KOLAYCA YAPACAGINIZ BASKILI
DEVRELER

Daha 6nce baskili devre yapmakta yag.adlglmz‘bijtﬁn
problemleri unutun. Baskihi devre imalini gocuk oyunu haline
getiren Positiv 20 Photoresist (15182 kargi dayanikli) cila
kulfanin.

Positiv 20 ile, negatif kullanmaniza gerek kalmadan pozitifi
dogrudan 151¢a tutabilirsiniz. Developman igleminden sonra,
miikemmel b.ir reprodilksipyonun tim avantajlarina sakip
keskin kenarly bir devre gériintiisi elde edersiniz. Ne
biyiikte ve formatta olursa olsun, malzemeyi kendiniz 1513a
duyarlt foto-cila “Photoresist” ile kaplayin. Tek bir devre
veya kiigik bir devre dizisi hazirliyorsaniz kullanilan islem
son derece pratik ve ucuzdur. Genellikle 4 metrekare bakir
kaplamali kart igin 200 ml’lik bir spey kutusu yeterli olur.
Yaklagik 2 metrekarelik kaplama igin daha kiigik 75 ml’lik
kutu yeter.

Hem teknisyenler hém de amatérler, deneyimleri olmasa bile,
agafidaki tavsiyeleri izleyerek baskilt devreler yapabilirler,
1. Orijinal Malzemenin On Muamelesi

Spey piskiirtillecek yizeyde hi¢ yag bulunmamast gereklidir.

Bunu saglamak igin iyi bir deterjanla temizleyin (Vim, ATA
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veya benzeri). Bakir yiizey parlayincaya kadar deterjanla ve
islak bir bezle iyice ovun, pas kalintilati ¢iksin ve bakir levha
tamamen 1slatilabilecek hale gelsin. Bunu kontrel etmek igin
yiizeyi muslugun altina tutarak 1slanmayan kismi kalip
kalmadigina bakabilirsiniz. Levhay:1 iyice duruladiktan sonra,
kagit havlular arasina koyarak iyice kurumasint saglayin, bu
arada kart yizeyinde kesinlikle parmak izi kalmamasi igin ¢ok
dikkatli davranin. Yizeyi temizlerken asindirict bezler veya
iyi detarjanl;u‘dan baska ¢oziici maddeler kullanmayin.

2. Kaplamanin uygulanmasi

Photoresist’in uygulanmas: i¢in karanlik oda sart degildir.
ama yine de az 1g1kta, glines 15131 veya ona yakin bir
parlakligin olmadig: bir ortamda yapilmasit gereklidir, ayrica
islemin yapildig: ortamda toz olmamas: énemlidir. Kart yatay
pozisyonda tutulur ve spray yaklagik 20 cm’mesafeden sikilir.
Kaplamanin homojen olmasi i¢in, spreyi s sol kdseden
baglayarak yuvarlaklar ¢izerek puskiirtiin. Dikkat edin, sprey
fazla sikilirsa, farklt kalinlikta istenmeyen késeler ve katlar
meydana gelebilir, 1s18a tutma siiresinin daha uzun tutulmasi
gerekebilir (bakiniz paragraf 5). Piskirtme sirasinda sprey

dikey veya hafif egimli bigimde tutulmals, sprey
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uygulamasindan sonra kartlar giines 1g1gina maruz
birakilmamalidir.

3. KURUTMA

Spreyle kaplama uygulamas:t bittikten sonra, kartlar karanlikta
hemen kurutulmalidir. Gerekiyorsa, cila oda sicakliginda en
az 24 saatte kurutulabilir. Termostatik olarak kontrol edilen
bir kurutma bélmesinde daha hizli kurutulursa daha emniyetli
olur. Ornegin elektrikli 1zgara kullaniliyorsa, butin deliklerin
kapali olmas‘ma ve lambalarin séndurilmisg olmasina dikkat
edin. Sicakligr yavag yavay maksimum 70 Grd C’ye ¢ikarin ve
bu sicaklikta yaklasik 20 derece kurutun.

Dikkat : Sicakltk 70°C’yi asarsa karta zarar verebilir!

4. POZITIF ORIJINAL

Orijinal devre karti, her kopyasinin pozitif Master’in dogru
bir gorantisini vermesini saglayacak sekilde, buyik bir
dikkatle hazirlanmalidir. Devre ¢ini mirekkebi ile ¢izilmisse,
90g/m2’lik geffaf kagit kullanilmasi tavsiye edilir. Orijinalin
kesinlikle 151k gegflrmemesi gereklidir. Yiksek kaliteli
baskili devre iiretmek ig¢in, orijinalleri sadece seffaflik
derecesi piiksek film materyalinde kullanin. Birinci sinif
devre orijinalleri seffaf filmlerde dretilebilir. Orijinallerin

filminden, ultraviyole 1ginlari gegebilmelidir.
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Devrelerin kondiiktérleri gésteren gok dar kisimlari ters
bigimde kapatiimali, béylece kaplamadan direkt kopyalama
yapilabilmelidir. Bu sekilde yandan 1s‘lgin etkisiyle temel
sartlarin yaklagik iki kati geniglik kayb1 meydana gelmesi
dnlenir. .
Baz: ticari yayin organlari, tek tarafta 1:1 6lgekte devre
diyagramlari yayinlhiyorlar. PAUSKLAR 21 marka sprey ve
KONTAKTCHEMIE developmant ile bu yanlar seffaf ve
ultraviyole‘lslklar igin gecirgen hale getirilebilir. Dolayisiyla
bu ticari yayinlardan devre diyagramlarint POZITIV 20 ile
kaplanmis levhalara kopyalamak mimkindir, PAUSKLAR 21
sikica gogaltma islerini gereksiz hale getirmistir.
5, ISIGA TUTMA
Isiga tutma siresi hem kaplamanin kalinligina hem de 151k
kaynaginin yogunluguna baglhidir. Daha uzun sire tutulursa,
gerekli emniyet marji garanti edilmis olur. Photoresist Positiv
20 cilamiz wltraviye tsiklarina karst duyarly oldugu igin,
Philips HPR 125 civa buhari lambasi veya 300 W'lik bir
giines-lambasi gibi ultraviyole kaynaklari kullanilabilir. Istga
tutma siiresi kaplamanin kalinligina gore degigir ve 25-30
SN YR
cm igin 60-120 dadeideadir. Kenarlarin developmani kalinsa,

daha uzun bir siire (en az 120 saniye) gereklidir. Lamba tam
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yogunluga ulagsmadan, galigmaya baglamasindan itibaren en az
2-3 dakika gegmeden once levhalarin 151ga tutulmamasina
dikkat edin. Ultraviyole lambasi yoksa, Xenon labasi veya
siiper asitinik borular gibi yiksek miktarda etkili ultraviyole
yayan bagka lambalar kullanilabilir. Photoresist Positiv 207 nin
spektral hassasiyeti 360 ve 410 nm arasindadir.

6. DEVELOPMAN

Developman azaltilmig giiney 1s15inda yapilabilir. Developeri
gerekli yog‘unlukta hazirlamak igin 760 gram kostik soda ile
(NaOH) bir litre soguk su kartstirilir. Kostik soda, normal
olara kimyasal malzelme satan yerlerden veya eczanalerden
alinabilir.

Kostik sodanin gram olarak agirhiginin tam tartilmasi
gereklidir.

Isiga tutulan levhay: developere sokun ve yavasga galkalayin.
maksimum 2 dakika sonra iletkenlerin gérintisi tam olarak
ortaya ¢ikar. Kart 1518a tutulmamigsa. Normal olarak
photoresist tabakﬂén developerin iginde gozilir.
Kondensantlarin sirast bakira kargi renkli olarak goralir.
Plakayt ¢ok uzun sire developer iginde birakmayin, aksi
takdirde photoresist kaplamanin 1s1ga tutulmamis kisimlarina

da etki eder. Fazla tutulmugsa veya mirekkep gizimler
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tamamiyle mat degilse, iletken siralari gérintist kisa bir stre
ortaya gikar, ama sonunda developer tarafindan silinir.
DIKKAT : Developmandan sonra karti ;nusluk altinda soguk
suyla durulayin. Ayrica kostik sodayla calistiktan sonra
ellerinizi mutlaka suyla iyice yikayin.

7. ASITLE SEKILLENDIRME

Positiv 20 photoresist cila, ferric clorit, amonyum persulfat,
kromik asit ve hidroflorik asit gibi asit banyolarina kars:
direnglidir. éon ikisi, normal yéntemlerle cam levhalarin
agindirtlmas: iglemlerinde kullanilir. Bakir levhalarin asitle
asindirilmasit i¢in yaklasik 45°C’ye kadar 1sitilmis, % 35-40
yogunlukta demir klorit banyosu tavsiye ederiz.

Agagidaki karisimlar kullanilarak modern asitle asindirma
yontemleriyle, iglem siiresi kisaltilabilir.

200 ml hidroklorik asit (HCL % 35)

30 ml hidrojenperoksit (H202 % 30)

770 ml su (H20)

Bu karigimin keskin bir kokusu vardir ve hafif bir buhar
¢gtkarir. Kullanirken buytuk bir dikkat sarfetmek gerekir. Cilde
temas etmemesine dikkat etmek gereklidir, boyle birscy olursa
temas eden yeri hemen yikamak gerekir. Kullanim sirasinda

gozlerin korunmasi gsarttir. Bu karigim ayrica giysilere ve
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diger malzemelere de zarar verebilir, ¢ok dikkatli olmak
gereklidir. Solisyon koyu renkli siselere konmalidir - hava
gecirmeyen tipa konmamalidir - yoksa H202 nin ayrigmasi
ile gige iginde fazla basing clugur.

8. Temizleme (Kaplamanin kaldirilmast)

Photoresist kaplamanin kaldirilmas: i¢in aseton veya bagka bir
keton solventi kullanilabilir. Temizleme isleminden sonra
devre yollarint oksidasyondan korumak ve lehimleme
iglemine y;u‘dlmct olmak i¢in, koruyucu Soldering Varnish
SK 10 (fehim cilast) adly diriiniimizi kullanmanizi tavsiye
ederiz.

9. Dayanma Siresi

Positiv 20 Photoresist cila, serin bir yerde (+8 ila 12° C
buzdolabt sicakliginda) bir yila kadar saklanabilir. Derin
dondurucuya veya derin dondurucu kadar soguk bir yerde
tutmayin, POSITIV 20 spreyi sadece her boyutta baskili devre
imalat: igin kullanilmaz, ayrica 1sik-oymaciligr ve gesitli
goruntitlerin gegitli malzemeler izerine nakledilmesine de
yarar.

Kart veya levhaniza gerektigi gibi bask: yapildiktan sonra,
devreyi gevre gartlarina karg:t korumaniz tavsiye edilir. Bunu

emniyetle yapmak ig¢in, akrilik regineden yapilmig seffaf bir
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koruyucu cila olan, yiiksek kalitede izolasyon saglayan
PLASTK SPRAY 70 kullanabilirsiniz. Bu koruyucu tabaka
metalik yizeylere lehim yapllabi]mesil?i saglar. Sprey
maddeleri Kontakt Chemie Europe’un 6nde gelen imalatgis:

Elektronik-Sprays tarafindan imal edilmektedir.



